
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по продукту 

 

PROiSOL PRO 

Удаляемый силиконовый компаунд белого цвета 

 

Эксклюзивный поставщик ТМ PROiSOL в России 

ООО «Контактпро» 

г. Воронеж 

www.contact-pro.ru 



 

 

Основные характеристики 

 

 

Заливочная система PROiSOL PRO позволяет в 

течении 1 часа провести ремонтные или 

монтажные работы и подать напряжение на 

оборудование. 

 

Ключевые особенности 

 

– высокая эластичность, средняя прочность, 

нулевая твердость 

– температурный режим эксплуатации: от -60 до 

+120 oC 

– хорошая IP защита 

– высокие диэлектрические характеристики 

– время жизни готового раствора минимум 15 

минут, технологическое время отверждение 25 

минут, полное отверждение 60 минут 

– массовое соотношение компонентов 10:1 

– отсутствие летучих веществ при отверждении 

– нулевая усадка при отверждении 

 

Принцип действия 

 

 Заливочный компаунд основан на силиконовом 

связующем, может эффективно герметизировать 

распределительные коробки, муфты и другие 

соединения. Благодаря своей высокой 

эластичности и средней прочности, без проблем 

удаляется руками, не вредя начинке коробки. 

Имеет слабую адгезию к стенкам коробки и 

оплетке проводов. 

 

Смешивание компонентов 

 

Для приготовления компаунда необходимо 

смешать компонент А (10 м.ч.) и компонент B (1 

м.ч.). Погрешность при взвешивании – не более 

1%. Температура компонентов перед 

смешиванием должна составлять не менее 20 oC. 

Компоненты перемешивают до получения 

однородной массы. Рекомендуется применение 

механических смесителей. При перемешивании 

вручную суммарная масса компонентов не 

должна превышать 1000г. Рекомендованная 

температура окружающего воздуха при 

смешивании и заливке не должна быть ниже 

+5°С. Если температура ниже этого показателя, 

то рекомендуется применять специальные 

термочехлы WP-thermo с подогревом. 

 

Нанесение компаунда 

 

Компаунд наносить заливкой. Компаунд должен 

равномерно покрыть все герметизируемые 

поверхности. Заливку следует осуществлять до 

окончания времени жизнеспособности 

компаунда. 

 

Требования безопасности 

 

В процессе применения компаунда следует 

использовать средства индивидуальной защиты, 

предохраняющие от попадания компаунда на 

кожные покровы, слизистые оболочки: халат или 

костюм, резиновые перчатки, защитные очки. 

Приготовление компаунда и все работы по 

заливке следует проводить в помещении с 

вытяжкой вентиляцией или на открытом воздухе.  

 

Транспортировка и хранение 

 

Компоненты компаунда транспортировать и 

хранить в плотно закрытой таре поставщика при 

температуре от -20 до +30 гр.  

При хранении более 2 недель, возможно 

образование осадка на дне. 

Гарантийный срок хранения компонентов 

компаунда – 1 год с даты изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Свойства исходных компонентов 
 

Наименование Компонент А Компонент В 

Массовое соотношение 10 1 

Внешний вид Жидкость белого цвета Прозрачная жидкость 

Вязкость по Брукфильду, мПА*С 1850 50 

 

Технологические характеристики заливочного компаунда  после смешения 
компонентов 

 

Наименование Показатель 

Вязкость компонента №1, мПа·с 1850 

Вязкость компонента №2, мПа·с 50 

Вязкость компаунда сразу после смешения, мПа·с 1590 

Жизнеспособность при температуре 20±2 oC, минут, 
не менее 

10 

Время технологического отверждения при 
температуре 20-25 oC, минут 

20 - 25 

Время полного отверждения при температуре 20-25 
oC, минут 

60 

 

Физико-механические характеристики отвержденного компаунда  
 

Наименование Показатель 

Внешний вид Однородная масса без посторонних включений, 
белого цвета 

Прочность при растяжении по ГОСТ11262, Мпа, не менее 0,15 

Удельное объемное электрическое сопротивление по ГОСТ 
6433.2, Ом·см, не менее 

1,96·1014 

Электрическая прочность по ГОСТ 6433.2, кВ/мм, не менее 14,7 

Рабочая температура, oC -60 … +120 

Твердость по Шору А 0 

Диэлектрическая проницаемость, при 25 oC, 1 МГц 2,91 

Тангенс угла диэлектрических потерь, при 25 oC, 1 МГц 0,004 

Теплопроводность, Вт/м*К 0.45 

 


